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Abstract (en)
The method involves exposing a cake e.g. chip cake or fiber cake, made of wood chips or wood fibers on a conveyor belt (2) to vacuum below
a prepress (3) and in front of a hot press (5). An impregnating fluid is applied on the cake and is distributed due to the vacuum at the cake. The
impregnating fluid is cross-linked during pressing. The impregnating fluid is sprayed on the chip cake or fiber cake by nozzles, where the fluid
influences water absorption capacity and mechanical strength properties of a pressed wooden material board. An independent claim is also included
for a system for manufacturing a wooden material board i.e. wood fiberboard.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Holzwerkstoffplatte, insbesondere einer Holzfaserplatte, bei dem ein Kuchen (6) aus mit
einem Klebstoff benetzten Holzfasern oder Holzspanen auf ein endlos umlaufendes Férderband (2) aufgestreut und in einer Transportrichtung
T zu verschiedenen Bearbeitungsstationen geférdert wird, der gestreute Kuchen (6) in einer Vorpresse (3) komprimiert und danach unter Druck-
und Temperatureinfluss in einer HeiBpresse (5) zu einer Platte gewiinschter Dicke verpresst wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Spane- oder
Faserkuchen (6) auf dem Férderband (2) hinter der Vorpresse (3) und vor der HeiBBpresse (5) einem Vakuum ausgesetzt wird, und gleichzeitig ein
Impragniermedium auf den Kuchen (6) aufgetragen wird, das sich infolge des Vakuums im Kuchen (6) verteilt.
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